联芸科技（杭州）有限公司

招聘简章
公司简介：
    联芸科技（杭州）有限公司是一家高科技公司，位于杭州市滨江区。公司专注于数据存储控制芯片和固态存储产品的开发，为消费产品类及企业类存储设备市场提供高性价比、高可靠性和具国际竞争力的存储方案，并力争成为国内外数据存储控制芯片行业的领导者。我们的产品在个人和企业存储及云计算等领域有广阔的应用前景。本公司有强大的技术开发团队，销售渠道及资金的支持。
    联芸为您提供舒适的工作环境、有竞争力的薪酬；创造良好的工作氛围、与优秀的人一起共事、接触最新的产品及最前沿的技术的机会。诚征有识精英加入。
福利：五险一金、带薪年休假、年度福利体检、生日/结婚/生育/入职纪念日/过节等礼金、不定期团队活动、每周员工运动等丰富多彩的员工福利小活动、春游、公司年度庆典、年会等大型公司活动。
导师制度：不用担心进入联芸后手足无措，我们将为每位新员工配备导师，你的日常学习和工作将由他(她)悉心指导，他(她)将帮助你高效完成从校园人才到企业精英的转变。
公司理念：踏踏实实做事情、以人为本、将合适的人放在合适的岗位上，给每个员工提供广阔的舞台，鼓励员工发挥最大的潜力，多劳多得、同时提升个人的能力，实现员工与公司的双赢。
联芸的精彩，由您一同来创造，期待您的加入！
公司地址：杭州市滨江区浦沿街道六和路307号2幢9层

联系电话：0571-85892512 

简历投递邮箱：hr@maxio-tech.com （简历命名：姓名+学校+学历+应聘职位）
联 系 人：Jane
宣讲会流程：45分钟宣讲+现场笔试45分钟+收简历
面向专业：欢迎电子、通信、计算机、软件、仪器仪表等相关专业应届毕业生投递
应届生的招聘涵盖以下职位：
1.数字电路设计工程师 （15人）
 

主要职责 ：
1. 参与RAID（Redundant Array of Independent Disks）芯片产品开发；
2. 参与固态硬盘（SSD）芯片产品开发；
3. 参与芯片中数字逻辑电路的实现，保证电路功能正确，性能达标；
4. 参与SOC芯片的整合、实现；
5. 参与FPGA 原型验证；
6. 配合芯片的量产工作。
 

任职要求 ：
1. 大学本科及以上学历，微电子相关专业；
2. 有志于从事ASIC设计工作；
3. 具有扎实的数字电路设计的理论基础；
4. 了解嵌入式处理器架构；
5. 熟悉ASIC设计流程或FPGA设计流程；
6. 良好的沟通能力和团队合作精神，良好的学习能力；
7. 熟悉前端EDA工具，如Design complier等优先考虑；
8. 熟悉Verilog等设计语言；
9. 熟悉 PCIE，SATA，DDR，NAND Flash 相关接口的协议优先考虑。
 

工作地点：杭州  

 
2.数字电路验证工程师 （15人）
 

主要职责 ：
1. 参与RAID（Redundant Array of Independent Disks）芯片产品开发；
2. 参与固态硬盘（SSD）芯片产品开发；
3. 根据设计文档编写验证计划；
4. 参与SOC芯片验证环境的搭建、仿真、调试；
5. 参与测试向量的编写；
6. 使用脚本语言维护，更新验证环境；
7. 与设计工程师紧密合作，提供相应的协助。
 

任职要求 ：
1. 大学本科及以上学历，微电子相关专业；
2. 有志于从事ASIC验证工作；
3. 具有扎实的数字电路设计的理论基础；
4. 了解嵌入式处理器架构；
5. 熟悉ASIC设计流程或FPGA设计流程；
6. 良好的沟通能力和团队合作精神，良好的学习能力；
7. 能熟练使用Verilog/System-Verilog/SystemC/Vera等验证语言；
8. 了解VMM/OVM/UVM等验证方法学；
9. 熟练使用脚本语言进行环境的开发和维护如perl、shell、makefile等；
10. 熟悉 PCIE，SATA，DDR，NAND Flash 相关接口的协议优先考虑。
 

工作地点：杭州  

3.Firmware（固件）工程师/嵌入式软件工程师 (20人)

主要职责
1. 参与SSD固件架构设计；
2. 参与SSD固件代码开发​；
3.  参与SSD固件算法研究；
4. 参与SSD固件与ASIC的协同调试。
任职要求
1. 计算机、电子、信息、通信、仪器仪表、电机工程等相关专业，大学本科以上学历；
2. 熟练应用C/C++ 语言编写嵌入式控制程序；
3. 有良好的沟通能力与团队合作精神，良好的学习能力；
4. 有ARM编程经验者优先考虑；
5. 熟悉SATA及PCIExpress系统协议优先考虑；
6. 有AHCI/NVMe编程经验者优先考虑；
7. 有SSD开发经验者优先考虑。
工作地点：杭州
 
4.Software(软件)工程师 (10人)

主要职责：
1. 设计及编写SSD控制器应用软件；
2. 参与SSD应用软件架构设计；
3. 参与SSD固件与ASIC的协同调试；
4. 提供客户支持。
任职要求:
1. 电子、信息、通信、计算机等理工类相关专业本科及以上学历，英语四级及以上； 
2. 熟练掌握C++&C语言编程及调试； 
3. 优秀的沟通能力及团队合作精神；
4. 具有较强的学习能力、分析问题、解决问题的能力；
5. 有Windows驱动编程经验者优先考虑；
6. 有QT经验优先考虑。
工作地点：杭州

5.固件分析工程师（10人)
主要职责 ：
1. 分析解决测试过程中出现的固件问题；
2. 帮助客户诊断与解决产品应用中的问题；
3. 参与部分固件模块的开发。
 

任职要求：
1. 计算机工程及相关专业，本科及以上学历；
2. 熟练应用C/C++ 语言编写嵌入式控制程序；
3. 良好的沟通能力和团队协作精神；
4. 良好的学习能力，良好的英语沟通能力(听说读写)； 
5. 熟悉SATA协议，PCIE协议，NAND Flash 的优先考虑。
 

工作地点：杭州  

 
6.测试开发工程师（10人)
主要职责 ：
1. SSD 测试脚本的架构设计；
2. SSD 测试脚本的开发。
 

任职要求：
1. 计算机工程及相关专业，本科及以上学历；
2. 良好的C/C++ 语言基础；
3. 有JavaScript，Python脚本开发语言经验的优先考虑；
4. 良好的沟通能力和团队协作精神；
5. 良好的学习能力，良好的英语沟通能力(听说读写) ；
6. 熟悉Linux 操作系统的优先考虑；
7. 熟悉SATA协议，PCIE协议，NAND Flash 的优先考虑。
 

工作地点：杭州  

 
